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(57) Sáng chế đề xuất lá đồng tổng hợp bao gồm theo thứ tự là lớp đế mang, lớp 

giải phóng và lớp đồng siêu mỏng.Trong lá đồng tổng hợp này, lớp giải phóng này 

bao gồm hợp kim hai thành phần hoặc hợp kim ba thành phần bao gồm niken, và 

được tạo thành lớp vô định hình, và lớp đồng siêu mỏng này có thể bóc ra được 

khỏi lớp đế mang này. Sáng chế còn đề xuất bảng mạch in chứa lá đồng tổng hợp 

này, thiết bị điện tử sử dụng bảng mạch in này và phương pháp chế tạo lá đồng 

tổng hợp này bao gồm chuẩn bị lớp đế mang, tạo ra lớp giải phóng vô định hình 

trên lớp đế mang này bằng cách mạ điện sử dụng chất điện phân bao gồm niken; 

và tạo ra lớp đồng siêu mỏng trên lớp giải phóng này bằng cách mạ điện. 
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